
ชื่อ: แพลตฟอร์มทำความร้อนขนาดเล็ก
รุ่น:VB-215A
อุณหภูมิ ช่วง: 160 ~ 250 ℃
น้ำหนักสุทธิ : 90.4g
พื้นที่ทำงาน: 20*18.5 มม
ขนาดสินค้า: 70.5x76.7x21.6มม
การประยุกต์ใช้: เหมาะสำหรับชิป 99% ในตลาด เป็นสากลสำหรับการถอดกาวและดีบุกออกจาก iPhone
ประเภทต่างๆ Huawei และ CPU โทรศัพท์มือถืออื่นๆ






















